      杭州格林达电子材料股份有限公司
       投资者关系活动记录表
编号：2026-010
	

投资者关系活动类别
	□特定对象调研	□分析师会议
□媒体采访	√业绩说明会
□新闻发布会	□路演活动
□现场参观
□其他（请文字说明其他活动内容）

	活动参与人员
	董事长：蒋慧儿
总经理：方伟华
财务总监：何婷茹
董事会秘书：章琪
独立董事： 吴晖

	时间
	2026.9.11上午 9:00-10:00

	地点
	上证路演中心

	交流内容及具体问答
记录
	1、公司8月25日公告回购方案，上限56.10元/股，但截至8月31日‘暂未实施股份回购’。请问公司是在等待更低的股价，还是有其他考量？回购的具体启动条件是什么？
A：尊敬的投资者你好，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，谢谢。

2、公司半导体业务收入占比约9.33%，目前基数还比较小，请问下半年半导体业务的收入环比增速，是否会显著高于上半年？公司内部有没有一个‘半导体收入超过面板收入’的长期目标或时间预期？
A：尊敬的投资者你好，公司半导体及其他业务收入占比根据格式要求在年度报告中披露。在数字经济持续深化、产业升级不断推进的背景下，我国新型显示和集成电路产业仍处于快速发展阶段，整体呈现向高端化、规模化发展的趋势。作为产业链上游关键材料之一，湿电子化学品的需求与下游晶圆制造、封装测试及显示面板发展密切相关，具备较强的成长性与确定性。公司将紧抓半导体产业发展及材料国产替代机遇，持续加大研发投入，不断提升产品纯度控制、功能性配方开发、质量稳定性管理及本地化服务能力，积极推进高端产品验证与导入，通过强化核心技术与客户协同，增强市场竞争力和可持续发展能力。谢谢。

3、京东方玻璃基板试验线已通线，公司此前表示‘期待与国内龙头展开合作’。请问公司是否已进入京东方玻璃基板的材料供应商体系？ 另外，韩国先进封装客户端‘体系认证’目前进展到哪一步了？预计何时完成？
A：尊敬的投资者你好，公司加速推进先进封装产业链产品的布局，目前TMAH系列产品在韩国先进封装产业链客户端完成产线测试验证，进入供应商体系，进行体系认证，其他海外客户端已开始启动批量供货。谢谢。


	活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）
	无

	[bookmark: _GoBack]风险提示：公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。本记录表中如涉及公司发展战略、研发预计、未来经营计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。



